Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 motherboard

Artikel 129024
Herstellernummer B760M DS3H AX DDR4
EAN 4719331850869
Gigabyte

Zusammenfassung

Gigabyte B760M DS3H AX DDR4, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™
i9,..., LGA 1700, DDR4-SDRAM, 128 GB

Gigabyte B760M DS3H AX DDR4. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1700, Kompatible Prozessoren: Intel® Celeron®,
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Unterstiitzte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, RAM-Speicher
maximal: 128 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstiitzte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, PCI Express 4.0, SATA llI,
Unterstltzte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Maximale Aufldsung: 4096 x 2304 Pixel. USB-Stecker: USB Typ-
A, USB Typ-C

Merkmale
BIOS
Gewicht und Abmessungen BIOS-Typ UEFI AMI
. BIOS-Speichergré3e 128 Mbit
Breite 244 mm ACPI-Version 5.0
Tiefe 244 mm Clear CMOS-Jumper Ja

Desktop Management Interface 2.7
(DMI) Version

Lieferumfang Systemverwaltung BIOS 2.7
(SMBIOS) Version

Mitgelieferte Kabel SATA
Mitgelieferte Software Norton Internet Security
Merkmale
Erweiterungssteckplatze Motherboard Chipsatz Intel B760 Express
Audio Kanéle 7.1 Kanéle
PCI-Express x1-Slots 2 PC Gesundheitsiiberwachung  Ventilator, Temperatur,

PCI-Express x16-Slots 1 Spannung, Water cooling



Anzahl der M.2
(M)-Steckplatze

Grafik

Parallele
Verarbeitungstechnologie
Maximale Auflésung
HDCP

Prozessor

Prozessorhersteller
Prozessorsockel
Kompatible Prozessoren

Unterstitzte
Prozessorsteckplatze

Speicher-Controller

Unterstltzte
Speicherlaufwerke

Nicht unterstitzt

4096 x 2304 Pixel
Ja

Intel

LGA 1700

Intel® Celeron®, Intel® Core™
i3, Intel® Core™ i5, Intel®
Core™ 7, Intel® Core™ {9,
Intel® Pentium® Gold

LGA 1700

HDD & SSD

Unterstitzte SpeicherlaufwerkM.2, PCI Express 4.0, SATA

Schnittstellen

Anzahl der unterstitzten
Speicherlaufwerke
RAID-Unterstiitzung
RAID Level

1]
6

Ja
0,1,5,10

Komponente fir
Motherboardformfaktor
Motherboard Chipsatz Familie
Unterstitzt Windows-
Betriebssysteme

Netzwerk

Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ethernet Schnittstellen Typ
WLAN

Top WLAN-Standard
WLAN-Standards

WLAN-Controllermodell
Bluetooth
Bluetooth-Version

Speicher

Unterstltzte Arbeitsspeicher
Anzahl der Speichersteckplatze
Arbeitsspeicher Typ
Speicherkanéle

ECC

Ohne ECC

Unterstltzte
Arbeitsspeichergeschwindigkeit

RAM-Speicher maximal
Unbuffered Speicher

Interne E/A-Anschliisse

Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
USB 3.2Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschlisse

SATA lll Anschliisse
S/PDIF aus Stecker

Front Panel Audiostecker
Frontpanel-Stecker

ATX Stromstecker (24-pol.)
CPU Ventilatorstecker
EPS Stromstecker (8-pin)
TPM-Verbinder
12-V-Stromanschluss
RGB-LED-Stiftleiste

PC

micro ATX

Intel

Windows 10 x64, Windows 11
x64

Ja

2.5 Gigabit Ethernet

Ja

Wi-Fi 6E (802.11ax)

802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi
4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac),
Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E
(802.11ax)

RZ608

Ja

5.2

DDR4-SDRAM

4

DIMM

Zweikanalig

Ja

Ja
2133,2400,2666,2933,3000,3200
,3300,3333,3400,3466,3600,366
6,3733,3800,3866,4000,4133,42
66,4300,4400,4500,4600,4700,4
800,4933,5000,5133,5333 MHz
128 GB

Ja

- N

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

E/A-Anschliisse auf der Riickseite

Anzahl USB 2.0 Anschliisse
USB 3.2Gen 1 (3.1 Gen 1)

Anzahl der Anschliisse vom Typ

A
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

Anzahl der Anschliisse vom Typ

C

2
3

1



Anzahl Ethernet-LAN-Anschliisse 1

(RJ-45)

Anzahl PS/2 Anschlisse 1

Anzahl HDMI-Anschlisse 1

HDMI-Version 2.0

Anzahl DisplayPort Anschlisse 2

DisplayPorts-Version 1.2

Kopfhérerausgénge 3

Mikrofon-Eingang Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse 2

USB-Stecker USB Typ-A, USB Typ-C

Preisanderungen und Irrttimer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.
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